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摘要(译)

为了在通过密封树脂贴合装置基板及封装基板时，即使挤压密封树脂使
其宽度增加，也能使密封树脂不会流出至EL元件上，而改变了涂布开始
点。本发明的显示装置的制造方法是通过密封树脂(400)贴合装置基板
(200)和封装基板(300)而形成显示装置的方法，其中，沿着装置基板
(200)及封装基板(300)的周边部涂布的密封树脂(400)，在沿着上述装置
基板(200)和上述封装基板(300)的周边部涂布密封树脂时，将该基板的角
部设定为涂布开始点(401)并开始进行涂布，并将涂布结束点设定在与涂
布开始点(401)相同的角部。
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